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TPL-0210MTPL-0210M
Manual vacuum bonding machine

※外観．仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。

項目 TPL-0210M
パネル対応サイズ 

装置タクト 

貼合せ精度 

ユーティリティー

装置サイズ　(mm)

装置重量　(約)　kg

Panel size

Tact time

Accuracy

Power supply

CDA

Vacuum source

Machine size

Machine weight

電　源 
圧　空
真　空

2インチ　～　10インチ
30秒（ワークセット、リセット時間除く）
位置決めプレート基準　±0.3mm 
3 相 　AC200V±10％　50Hz/60Hz　17KVA　M5端子台受け
0.5Mpa　20NL/min
真空ポンプ（クリーン対応）
900mm (L) × 700mm (W) × 1,200mm (H)
200kg（真空ポンプを除く）

2.0inch ~ 10.0inch

30sec(excluding work setting and removing time)

Positioning plate basis ±0.3mm

Φ3 AC200V ±10% 17KVA

Vacuum Pump

Approx. 200kg

■本社・工場
〒634-8580
奈良県橿原市新堂町３１３−１
TEL. (0744)-24-6608   FAX. (0744)-24-8352

HP : http://www.takatori-g.co.jp
E-mail : info@takatori-g.co.jp

☆ 簡単操作、シンプルな機構で、少量生産、試作、実験に最適
　 Easy operation! Simple function! Best machine for small lot production and R&D

☆ 任意の真空度、加圧力、加圧時間に設定出来るため、様々な条件での貼合せが可能
　 Lamination under various conditions with given vacuum , pressure force and pressure time

☆ オプションで下テーブルにヒーター装着可能
　 Lower table can be equipped with heater as an option
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